POTERE  GRINDING
ABRASIVO  POWER

COLOUR

DIMENSIONI (mm)
SIZE (mm)

PASSAGGIO

STAGE

DESCRIZIONE
TARGET

PICTURE

ABRASIVI PLASTICI - ABRASIVE PLASTIC CHIPS

PLA HC

ALTO HIGH

VERDE

GREEN

PIRAMIDE

PYRAMID

SBAVATURA
SGROSSATURA

DEBURRING
GRINDING

ABRASIVI PLASTICI IDEALI PER RIMUOVERE BORDI
SPIGOLOSI ED SEGNI DI LAVORAZIONE DERIVANTI DA
INCISIONI LASER

ABRASIVE PLASTIC CHIPS SUITABLE FOR REMOVING SHARP
EDGES AND WORKING SIGNS ARISING FROM LASER
|ETCHING

PLA HC

ALTO HIGH

VERDE

GREEN

CONO

CONE

SBAVATURA
SGROSSATURA

DEBURRING
GRINDING

ABRASIVI PLASTICI IDEALI PER RIMUOVERE BORDI
SPIGOLOSI ED SEGNI DI LAVORAZIONE DERIVANTI DA
INCISIONI LASER

ABRASIVE PLASTIC CHIPS SUITABLE FOR REMOVING SHARP
EDGES AND WORKING SIGNS ARISING FROM LASER
[ErcHiNG

PLA MC

MEDIO MEDIUM

BLU

BLUE

PIRAMIDE

PYRAMID

SGROSSATURA

GRINDING

ABRASIVI PLASTICI IDEALI PER ARROTONDARE
LEGGERMENTE GLI SPIGOLI E RIMUOVERE | RESIDUI DI
SALDATURA

ABRASIVE PLASTIC CHIPS SUITABLE FOR SLIGHTLY
ROUNDING THE EDGES AND REMOVING WELDING

RESIDUES

PLA McC

MEDIO MEDIUM

BLU

BLUE

CONO

CONE

SGROSSATURA

GRINDING

ABRASIVI PLASTICI IDEALI PER ARROTONDARE
LEGGERMENTE GLI SPIGOLI E RIMUOVERE | RESIDUI DI
SALDATURA

ABRASIVE PLASTIC CHIPS SUITABLE FOR SLIGHTLY
ROUNDING THE EDGES AND REMOVING WELDING

PLA LC

BASSO Low

ROSSO

RED

CONO

CONE

LEVIGATURA

SMOOTHING

RESIDUES
ABRASIVI PLASTICI IDEALI PER RIMUOVERE LEGGERI RESIDUI
DI SALDATURA, LASCIANDO UNA SUPERFICIE OPACA

ABRASIVE PLASTIC CHIPS SUITABLE FOR REMOVING
RESIDUAL WELDING, LEAVING A SURFACE MATT

ABRASIVI CERAMICI - ABRASIVE CEl

RAMIC CHIPS

TRG

ALTO HIGH

GRIGIO

TRIANGOLO

TRIANGLE
###

10x10

12x12 e

SBAVATURA
SGROSSATURA

DEBURRING
GRINDING

ABRASIVI CERAMICI IDEALI PER RIMUOVERE BAVE DI
TRANCIATURA, STAMPAGGIO E FUSIONE

ABRASIVE CERAMIC CHIPS SUITABLE FOR REMOVING
SHEARING, PUNCHING, MELTING BURR

TRG

MEDIO MEDIUM

GRIGIO

GREY

TRIANGOLO
B

TRIANGLE
###

LEVIGATURA

SMOOTHING

ABRASIVI CERAMICI IDEALI PER SPIANARE LA SUPERFICIE E
MIGLIORARE LA RUGOSITA

ABRASIVE CERAMIC CHIPS SUITABLE FOR LEVELLING THE
'SURFACE AND FOR IMPROVING THE ROUGHNESS

TRG

MEDIO MEDIUM
BASSO Low

GRIGIO

TRIANGOLO
I

TRIANGLE
###

LEVIGATURA
LUCIDATURA

SMOOTHING
POLISHING

ABRASIVI CERAMICI IDEALI PER SPIANARE LA SUPERFICIE

ABRASIVE CERAMIC CHIPS SUITABLE FOR LEVELLING THE
SURFACE

KBK LW

BASSO Low

BIANCO

WHITE

CILNDRO
TAGLIO
OBLQUO

CYLINDER
OBLIQUE
cur

LUCIDATURA

POLISHING

ABRASIVI IN KERABLANK IDEALI PER LUCIDARE E
BRILLANTARE LA SUPERFICIE CON BASSI VALORI DI
RUGOSITA'

KERABLANK ABRASIVE CHIPS SUITABLE FOR POLISHING
AND SHINING THE SURFACE WITH VERY LOW ROUGHNESS|
VALUE

7 %80 00SeS

NOTE

### ALTRE FORME (TTO - TRIANGOLO TAGLIO OBLIQUO; S3P - STELLA 3 PUNTE; CTO - CILINDRO TAGLIO OBLIQUO) DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA CON ORDINE MINIMO

### OTHER SHAPE (TTO - TRIANGLE OBLIQUE CUT; 3P - TRI-STAR; CTO - CYLINDER OBLIQUE CUT) AVAILABLE ON DEMAND WITH MINIMUM ORDER QUANTITY

*** ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA CON ORDINE MINIMO

*** OTHER SIZES AVAILABLE ON DEMAND WITH MINIMUM ORDER QUANTITY
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